ECODISM : Assemblages par collage réversible dans I’automobile
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Chaqgue année en Europe, prés de 9 millions d’automobiles sont retirées de la
circulation produisant plus de 2 millions de tonnes de déchets composés, en majorité, de
plastiques et de verre. La directive européenne 2000/53/CE fixe des objectifs elevés en
matiére de réutilisation, de récupération et de recyclage pour les Véhicules Hors
d’Usage (VHU). La prise en compte de I’impact environnemental lors de la conception
des véhicules est donc devenue un élément essentiel pour les constructeurs automobiles.

ECODISM est un projet européen financé par le sixieme Programme Cadre pour
la Recherche et le Deéveloppement. Il s’intéresse a des solutions innovantes
d’assemblage par collage permettant de répondre a ces enjeux environnementaux. Ce
projet rassemble 12 partenaires (de 7 pays européens) représentatifs de I’industrie
automobile européenne : constructeur automobile, équipementier (vitrages, piéces
composites), fournisseurs d’adhésifs et démonteurs de VHU.

Le principal objectif de ce projet est de fournir a I’industrie automobile et aux
démonteurs de VHU des technologies et meéthodologies de maintenance et de
démontage efficaces en termes de réduction d’impact environnemental et
économiquement viables. Ces technologies et méthodologies sont basées sur
I’intégration d’éléments actifs dans les systemes adhésifs pour différents types
d’assemblages (Métal/Verre, Plastique/Verre, Plastique/Plastique...). L’intégration de
ces eléments permet d’obtenir la réversibilité des adhésifs apres activation thermique.

L activation nécessite le développement de sources d’énergie adaptées a chaque
type d’interface. Différentes sources sont considérées: Infra-Rouge, Micro-ondes,
Induction. Des applications concrétes permettront de s’assurer de la durabilité des
assemblages collés et des systemes actifs. La pertinence des solutions développées sera
vérifiée par des démonteurs de VHU : un protocole de démontage sera mis en place et
validé par des essais a pleine échelle.

ECODISM a débuté en janvier 2005. Les résultats finaux de I’étude seront
disponibles début 2008.



